　平成１５年度第３回（通算１０３回）技術情報交換会のご案内

（速報版：講演順、タイトルは暫定です）

今回は先端材料に関する研究開発の国プロの状況をご紹介させて頂きます。前回のご紹介以来既に２年が経過し、プロジェクト内容も一新されております。航空機関連を中心に、エネルギー及び建築関連のプロジェクトを含め、今春完了のプロジェクトの研究開発成果とともに新たに立ち上がったプロジェクトの概要についてご紹介させて頂きます。

いずれも皆様のご期待にお応え出来る内容になるものと思いますので、皆様お誘い合わせの上是非ご参加下さいますようお待ち申し上げております。

日　時：平成１６年１月２９日（木）　１３：００～１９：００

会　場：㈱大林組東京本社（品川インターシティB棟）3階大会議室

　　　（所在地案内図は別紙の通りですのでご確認下さい。）

参加費：正会員・賛助会員：8,000円、学生会員：4,000円、非会員：11,000円

　　　　参加費は参加申込時に『東京三菱銀行鎌倉支店（普）1276101 先端材料技術協会』

　　　　に振込料自己負担にてお振込願います。定員８０名になり次第締め切らせて戴きますので、ご確認はSAMPE Japan ISOにお願い致します。

　　　　　　　　　　　【プ　ロ　グ　ラ　ム】

例会委員長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾崎毅志　

1.　「民間機基盤技術開発プログラム」の紹介
　　　　　　　　　　　ＮＥＤＯ　早川氏
2.　「革新軽量設計技術開発」の現況紹介
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＡＤＣ　菊川氏
3.　「知的材料構造システム開発」の成果紹介
　　　 　東大　武田先生

4.　「建築分野におけるスマートストラクチャの研究開発動向」建築研究所 勅使河原氏

5.　「風力発電関連」　講師未定

6.　デスクトップ展示会

7.　　懇親会（ご参加の皆様の情報交換の場としてご活用下さい。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
ファクシミリ送信状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　　　年　　月　 　日

　　先端材料技術協会宛(Fax:0467-24-2735)

    平成１６年１月２９日に開催の第３回技術情報交換会に参加します。

　　　氏　名：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　所属先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

　　　住　所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　（Tel:                              Fax:                           ）

  該当する項目を必ずチェック下さい。(1) □正会員・賛助会員　□学生会員　□非会員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) □銀行振込　□当日現金支払い

